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全文摘要
未来几年，汽车行业多个细分领域预计将见证显著变化，尤其在支架平权、L3及L4等级驾驶辅助系统、激光雷达、中高算力支架芯片、智能底盘以及智能机器人等方面。技术进步正推动市场渗透率提升，特别是在城市高速辅助驾驶和激光雷达应用领域，这促进了高性能芯片和相关技术的需求增长。市场对高性能激光雷达和智能底盘技术的持续需求凸显，头部公司通过积极的技术研发和市场扩张举措应对。L4级别自动驾驶技术的发展和商业化进程，以及海外市场的机会，也被视为行业发展的关键。总体而言，汽车行业正经历快速变化，技术创新和市场需求正驱动公司业绩增长，为投资者提供了积极的未来展望。

章节速览
00:00 2025年智能支架领域发展及投资展望
2025年智能支架领域，L2辅助功能渗透率预计达15%，L3级试点推进，L4级商业化加速，带动激光雷达、支架芯片等零部件需求增长，建议关注支架板块服务、零部件及科技公司。

03:44 2025年激光雷达行业展望：出货量激增与应用领域拓展
对话回顾了2025年激光雷达行业头部公司的业绩变化，指出全行业出货量预计达到340万颗，同比增长120%。头部公司如速腾在产品出货量和收入方面均实现快速增长，并开始盈利。行业趋势显示，随着L3/L4车型的推出，高性能激光雷达需求增加，同时产品向低价格带渗透。展望2026年，激光雷达在乘用车市场的渗透率将进一步提升，且中高端车型装配数量增多，带动行业扩容。此外，上市公司在巩固汽车领域地位的同时，正拓展至割草机器人、清洁机器人等下游应用领域，探索第二、第三增长曲线。

09:06 2025年支架芯片行业量价齐升趋势分析
2025年，国内支架预控芯片装机量预计超过860万颗，同比增长60%，其中中高算力芯片增量显著，带动行业平均价值量提升。行业趋势显示，通用芯片与专用ASIC芯片并行发展，后者因高算力利用率、低成本能耗及软硬件适配优势，市场份额持续扩大。头部企业如地平线、黑芝麻研发投入加大，收入增速显著，但盈利释放需时，目标转向巩固行业地位与市场份额。

13:28 2025年中国支架预控市场分析与头部企业经营状况
2025年，中国支架预控市场装机量超过680万套，同比增速超110%。德赛西威与油价创新等头部企业在中高算力支架预控领域表现突出，收入与增速显著。尽管面临毛利率压力，多数公司实现双位数净利润增长。现金流稳健增长，支撑大批量生产交付。行业竞争壁垒在于大规模稳定交付能力与供应链成本控制。头部企业资本开支维持高位，以匹配国内客户需求与产能构建，逐渐在智能化分配中扮演重要角色。

18:24 智能底盘部件的智能化升级与市场渗透趋势
对话讨论了智能底盘部件在2025年的智能化升级与市场渗透趋势，包括线控制动、线控转向和全主动悬架等产品的放量情况。线控制动已达到50%以上的渗透率，线控转向开始放量，全主动悬架逐步应用到高端车型。各公司业绩增长原因存在差异，未来趋势关注监控转向、EMB和全主动悬架的量产与渗透。

22:12 2025年智能出行行业业绩回顾与2026年展望
2025年，智能出行行业头部公司如小马、文远等实现单车运营盈利转正，推动车辆投放规模扩大至1000台以上，并通过轻资产模式缓解资本开支压力。海外市场高定价提升单车盈利能力，L4级自动驾驶在快递、矿山等领域实现降本增效，行业出货量预计从两三万台增至10至15万台。报告总结2025年业绩并展望2026年，强调行业渗透率提升带动头部公司收入增长与利润改善，建议投资者持续关注相关科技公司与供应商。

发言总结
发言人1
概述了当前汽车行业的主要变化，包括支架平权的进展、激光雷达和中高算力支架芯片需求的增长，以及L3和L4级别自动驾驶技术的演进和智能底盘的技术升级。这些变化对财务数据和投资观点产生了显著影响，并促进了头部公司在各自领域的业绩增长和市场地位的巩固。他强调了未来几个关键技术领域的增长潜力和市场机会，包括自动驾驶技术、智能底盘和高性能计算芯片，建议投资者持续关注这些领域的动态。此外，他表达了对这些技术进步将如何重塑汽车行业及其对投资策略的积极看法。

问答回顾
发言人1 问：在2025年，支架平权的演进对哪些环节有显著影响？
发言人1 答：支架平权的进一步演进，尤其是L2及其下属的城市高速辅助功能，在2025年将推动国内相关市场渗透率接近15%。尤其是城市辅助驾驶领域，预计渗透率还将有大个位数的增长，这将对激光雷达、中高算力的支架芯片以及底盘配置等方面产生进一步的带动作用。

发言人1 问：L3级别自动驾驶的发展情况如何？
发言人1 答：L3级别自动驾驶在2024年随着法案发布和第一批L3名单出现，在2025年12月开始试点推进，并预计在2026年面向L3以上级别进行强标推进。这一发展将对高性能激光雷达支架芯片和底盘零部件产生更深入的推动作用。

发言人1 问：L4级别自动驾驶的商业化及上市情况怎样？
发言人1 答：今年L4级别自动驾驶商业化加速推进，许多标杆项目得到快速实施，并将迎来头部L4公司的大规模上市。例如矿山港口、数一等领域的L4公司正逐渐向上市公司方向发展，整个支架领域保持快速发展态势，带动相关公司业绩持续释放和盈利向好。

发言人1 问：激光雷达赛道在2025年的表现如何？
发言人1 答：2025年全行业激光雷达出货量约为340万颗，同比增长120%。城市NA功能的推动使得产品进一步发展，主机厂出于系统鲁棒性、安全性需求以及对未来性能提升的预期，纷纷增配激光雷达零部件。以速腾为代表的头部公司在产品出货量和收入层面均实现高增长，且已实现全年度盈利，其核心主营业务构建起第一成长曲线。

发言人1 问：激光雷达出货增速与收入增速之间的关系是什么？
发言人1 答：虽然行业出货增速较快，但相比而言，收入增速略低于出货增速。这表明随着支架平权产品向低价格带渗透，规模扩大带来了良好的收入增长，同时头部公司在业绩改善的过程中也体现出较强盈利能力。

发言人1 问：对于激光雷达行业在2026年的展望是怎样的？
发言人1 答：在2026年，激光雷达产品渗透率将持续提升，特别是在国内乘用车市场。同时，中高价格带的新车型将装配更多颗激光雷达，行业扩容明显。此外，高性能激光雷达在L3-L4车型上的需求增强，通过提升线速、数字化激光雷达及与其他传感器融合等方式，有望带动产品价值量进一步上行。同时，各公司在巩固汽车市场地位的同时，也在拓展诸如割草机器人、清洁机器人等下游应用领域，挖掘第二、第三增长曲线。

发言人1 问：在2025年，国内支架预控芯片的装机量预计会有怎样的增长？
发言人1 答：在2025年，国内支架预控芯片的装机量预计超过860万颗，同比会有20%到60%的增长。其中，增量主要来自于中高算力的支架与控芯片，不仅在数量上有所提升，在价格方面也表现出较好的增长态势，对行业平均价值量起到积极的拉动作用。

发言人1 问：后续支架芯片行业发展趋势如何？
发言人1 答：后续，随着特斯拉AI5芯片完成六片测试以及市场上传出的2000到2500套算力芯片的升级传闻，加上地平线、高通黑芝麻等公司在康佳一体芯片上的持续推进，整个支架芯片行业将呈现量价齐升的趋势进一步演进。

发言人1 问：从整体行业结构上看，支架芯片分为哪几部分？
发言人1 答：整个支架芯片行业从结构上分为通用芯片和专用ASIC芯片两部分。通用芯片以英伟达的GPU为核心，能满足不同场景的计算需求，但算力利用率相对受限；而专用ASIC芯片则是针对特定算法进行定制，以提高算力利用率、降低成本能耗和提升软硬件适配能力。

发言人1 问：头部公司在支架芯片领域的表现和研发投入情况如何？
发言人1 答：头部公司在2025年的表现强劲，如地平线和黑芝麻的收入同比增速均超过50%，其中地平线自家芯片收入增速甚至达到140%以上。同时，这些公司持续加大研发投入，比如地平线2025年研发费用超过50亿，同比增超60%。因此，当前阶段对于头部芯片公司而言，更多是在巩固行业地位、获取市场份额，同时通过持续研发提升产品性能。

发言人1 问：配置支架芯片的支架预控产品在国内市场的装机量及其增长情况如何？对于支架预控赛道上的上市公司，它们的收入规模、毛利及净利表现如何？
发言人1 答：2025年，国内支架预控产品的装机量超过680万套，同比增速超过110%。中高算力支架预控的快速发放量是增长的主要原因。以德赛西威和创新油为代表的公司，在各自采用的方案上实现了支架业务收入的显著增长。截至2025年，有多家公司如经纬恒润和科沃达实现了超过百亿的总收入，通过规模效应对冲上下游压力，并在归母净利层面实现了超过双位数的增长，维持了同比相对稳定的净利水平。

发言人1 问：在经济现金流方面，支架预控赛道的竞争壁垒体现在哪些方面？这些公司除了支架预控业务外，在其他领域还有哪些布局？
发言人1 答：竞争壁垒体现在大批量稳定的交付能力、稳固强大的客户基础、规模效应带来的供应链成本优势以及精益制造管理能力。头部公司在现金流稳健增长的基础上，通过这些竞争壁垒构建了良好的财务基础，以满足大批量生产交付的需求。这些公司除了支架预控业务外，还广泛布局于座舱控制、车身控制、底盘控制等汽车智能化领域，多数产品处于渗透率高增状态。因此，它们在资本开支方面维持较大强度，以匹配国内客户的需求，并随着智能化分配过程加深，中国本土预控供应商将在全球舞台扮演更加重要的角色。

发言人1 问：在智能底盘领域，对于25年的发展情况能否总结出适用于不同智能底盘公司的相似特征？全主动悬架在智能底盘中的市场表现如何？
发言人1 答：在25年，智能底盘还主要集中在部件智能化升级阶段，不同部件的渗透率并不一致。例如线控制动方面，随着汽车电动化的发展，电子真空泵可靠性问题凸显，线控制动的渗透率快速提升，预计已超过50%。而线控转向则处于起步放量阶段，像伯特利、浙江世宝等公司业绩增长明显，但各家增速和驱动原因存在差异。此外，EMB、选架的全主动悬架等产品也在逐渐量产和渗透。全主动悬架在国内创投市场的渗透率在5%至5.5%之间，随着对车辆路面反馈与调节需求增加，搭载全主动悬架的车型价格区间逐渐拓宽至50万元以上的车型，如蔚来ES9、理想L9等豪车。这标志着智能化硬件零部件在底盘方面的应用和产业趋势发展。

发言人1 问：线控转向和线控制动在25年有哪些具体的市场动态？
发言人1 答：线控制动方面，特斯拉、理想、蔚来、小鹏和问界等品牌的旗舰车型开始采用线控转向技术，市场放量逐渐开启，其中HB方案为主流，而EMB在理想L9、星途ET7/ER7等车型上实现量产，但整体放量速度可能略慢于线控转向。线控转向产品中，特斯拉truck和新款Tesla车型已采用相关产品，进一步推动了线控转向技术的市场渗透。

发言人1 问：L4级别自动驾驶技术在2025年有哪些进展和成果？
发言人1 答：在2025年，小马与文远等公司实现了城市级单车优异的转正运营，并通过低成本的robotaxi投放带动单车折旧成本下降，实现单车运营模型的良好调整。同时，优异转正使得这些公司能通过增加车辆投放实现正向边际利润，推动车队规模大幅增长，比如小马和文远都将车队规模提升至1000台以上，并积极向海外市场拓展以获取更高单车盈利能力。

发言人1 问：对于L4级别自动驾驶技术在2026年的展望是怎样的？
发言人1 答：在2026年，L4级别自动驾驶技术将持续在快递固定线路点到点领域兑现降本增效能力，同时推进无图方案落地和配送层面拓展，商业模式上将进一步推广按需付费的运力模式。整个行业出货量预计将持续增长至10到15万台，同时在矿山场景中满足业主和国家对安全性的需求，作业效率逐步逼近人效，持续放量。

